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Abstract (en)
1. Memory alloy of the Cu/Al or Cu/Al/Ni type, characterised in that it is non-aging up to a temperature of 300 degrees C, consists predominantly of
the beta-high temperature phase and shows a stable two-way effect in the temperature range form 100 to 250 degrees C.

Abstract (de)
Kupferreiche, den Zweiwegeffekt zeigende Cu/Al- und Cu/Al/Ni-Gedachtnislegierungen werden dadurch stabilisiert und fiir den Temperaturbereich
von 100 bis 250°C brauchbar gemacht, daf3 sie nach der letzten Gliihung im B-Mischkristallgebiet und vor der Induzierung des Zweiwegeffektes
zusatzlich im Temperaturbereich von 200 bis 350°C wahrend 0,5 bis 600 min zwischengegliiht werden. Die Zwischenglihung kann als Anlasen
nach dem Abschrecken auf Raumtemperatur oder aber als Stufenabschreckung in ein Salzbad direkt aus dem B-Mischkristallgebiet auf die
entsprechende Temperatur erfolgen.
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